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Startup chilena firma acuerdo con la mayor empresa de semiconductores del mundo
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INNOVACION, START
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con la mayor
empresa de
semiconductores

del mundo

1 gScire desarrollé un software para predecir la
resistencia eléctrica y evitar fallas en la fabricacion
de chips, la que TSMC adopt6 este afio.

POR RENATO OLMOS

“A veces cuesta creerlo, porque
silo piensas sus ingresos anuales
son USS 362 mil millones”. Son las
palabras de Claudio Arenas, CEOy
fundador de qScire, una startup chi-
lena que desarrolla software, acerca
de Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Company (TSMC), el principal
fabricante de semiconductores del
mundo, con quienes sellaron un
acuerdo para proveer su tecnologia.

En 2018, Arenas, ingeniero elec-
trénico, coincidié con gran parte del
actual equipo de gScire en Synopsys
-una fabricante de software para
disenar chips en Silicon Valley- en-
tre ellos, Joaquin Figueroa (CTO de

qScire), Sebastian Brugnoli (CO0)y
Edson Contreras (Chief Architect),
con quienes fundé la startup en
2019.

Conto que gScire tiene su génesis
en su tesis de doctorado en fisica,
enfocada en calcular la resistencia
eléctrica en estructuras nanoscopi-
cas considerando “efectos de meca-
nica cuantica”. Sibien era “inves-
tigacién de vanguardia”, queria ver
si era posible llegar al mercado. En
2016 la publicé y traté de promoverla
en la industria, pero no hubo interés,
hasta que decidio dar el salto junto a
sus colegas.

La startup desarrollé Quantum
Interconnect Explorer (QIE), un
software que predice la resistencia

eléctrica en la fabricacion de chips,
para reducir la tasa de fallas en el
proceso.

Para validar su tecnologia, reci-
bieron capital de tres inversionistas
angeles y sellaron un acuerdo de
investigacion con la estadounidense
Applied Materials para probar el sof-
tware en sus capacidades primarias.

Arenas explicé que la innovacion
automatiza los calculos para medir
la resistencia eléctricay “prevenir
errores” en la fabricacion de los se-
miconductores, un proceso que hasta
ahora era manual.

La meca de los chips

Para explorar nuevos mercados, en
2022 se contactaron con el agregado
comercial de ProChile en Taiwan,
Fernando Schmidt, quien les hablé
de una feria tecnoldgica en Taipei,
TIE Awards, pais que concentra el
65% de la manufactura mundial de
chips, clave para el desarrollo de la
inteligencia artificial.

La startup fue seleccionaday
gano la categoria de innovacién de
software de los TIE Awards, instancia
donde conocieron a Edward Chen,
un gerente de TSMC, con quien se
mantuvieron en contacto.

En 2023, gScire particip6 en un
softlanding en Taiwan, fecha en la que
se finiquito el acuerdo con la gigante
de semiconductores.

Arenas coment6 que en las con-
versaciones TSMC encontrd “una
utilidad del software” y cerraron un
acuerdo para adaptarlo y sumarlo al
ecosistema de productos de la com-
pafiia taiwanesa y oficialmente, en
marzo pasado, la compafia comenzd
a utilizar la tecnologia chilena.

Por ahora, el foco de gScire estd en
este contrato, pero Arenas adelant6
que hay un segundo actor interesa-
do, lo que se podria traducir en un
nuevo acuerdo en un afio.
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